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电池管理单元(BMU)是电池管理系统的控制部分。它处理所有来自其他BMS模块的数据，做出确
保BMS安全的决策，与VCU通信，并驱动将电池连接到汽车系统的接触器。



HVBMS-BMU - 使用ETPL时为400 V Block Diagram
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HVBMS-BMU - 使用CAN时为400 V Block Diagram
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HVBMS-BMU - 使用ETPL时为800 V Block Diagram
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View additional information for HVBMS电池管理单元(BMU).
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